NORME CEl
INTE RNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  748-22-1

QC 760201

STA N DA R D Premiére édition
First edition

1991-11

Dispositifs a semico
Circuits intégreés

rt 22:
ection One: Blank detail specification for film
integrated circuits and hybrid film integrated circuits
on the basis of the capability approval procedures

Numéro de référence
Reference number
CEVIEC 748-22-1: 1991

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60748-22-11991


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60748-22-1-1991
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60748-22-1-1991

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la li
publications établies, se trouvent dans les doc
dessous:

o «Site web» de la CEI*

« Catalogue des publications de la CEIl

(Catalogue en ligne)*

* Bulletin de la CEI
Disponible a la fois 3
et comme périgdique

Terminologie, sy
et littéraux

¥7: Symboles littéraux a

5 s, la CEl 60417: Symboles
grapbiques utilisables sur’le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEIl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

undertaken by the technical
prepared this publication, as well

PUblished yearly with regular updates
(On-line catalogue)”

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Lefter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheels and IEC. 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Vingt-deuxiéme partie — Section un: Spécification particuliére cadre
pour les circuits intégrés a couches, et les circuits intégrés
hybrides a couches, sur la base des procédures

d’agrément de savoir-faire

AVANT-PROPOS

1)

2)

3)

tion p
. & couches, sur la base des procédures d’agrément de

Cette nor@t
et les circuits inté

savoir-faire.

Ragle des Six Mois Rapport de vote

4TA(BC)184 47A(BC)228

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette publication.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le

numéro de spécification dans le Systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IEQC). ‘
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 22 — Section One: Blank detail specification for film
integrated circuits and hybrid film integrated
circuits on the basis of the capability approval

procedures

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepa
which all the National Committees having a special interest therein arg-reptesented;\

should adopt the text of the IEC recommenddtion for fheif na af as national conditions will
mendation and the korrespopding national rules should, as

This standard is
integrated circuits 0
The text of thi§ st r

x Six Months' Rule Report on Voting

47A(CO)184 47A(C0)228

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme:
Publications n°® 191-2 (1966):  Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs. Deuxidéme
partie: Dimensions.
410 (1973):  Plans et régles d’échantillonnage pour les controles par attributs.

748-20 (1988):  Dispositifs 4 semiconducteurs. Circuits intégrés. Vingtiéme partie:
Spécification générique pour les circuits intégrés 4 couches et les
circuits intégrés hybrides & couches.

748-22 (1991)  Vingt-deuxidme partie: Spécification intermédiaire pour les circuits
intégrés A couches et les circuits intégrés hybrides a couches sur la
base des procédures d'agrément de savoir-faire.
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The following IEC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices. Part 2:
Dimensions.
410 (1973): Sampling plans and procedures for inspection by attributes.

748-20 (1988): Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated

circuits.

748-22 (1991):  Part 22: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid
film integrated circuits on the basis of the capability approval
procedures.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Vingt-deuxiéme partie — Section un: Spécification particuliére cadre
pour les circuits intégrés a couches, et les circuits intégreés
hybrides a couches, sur la base des procédures
d’agrément de savoir-faire

INTRODUCTION

Le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composan

conformément aux statuts de la CEl et sous son autofité, Le hut\d e est de
définir les procédures d’assurance de la qualité de telle fagon g S 3

niques livrés par un pays participant comme étant"c igences d'une
spécification applicable soient également acceptable da autres\ pays participants

a) Pour Jes ci
présenta i

oit parles essais prescrits pour le maintien de I'agrément de savoir-faire
ifié en spécification particuliére soit par la combinaison des deux.

tion et laur contenu doivent étre conformes au tableau 2.

Lorsqu’un circuit non fini est vendu pour finition par un tiers, le produit fini résultant ne
peut étre livré comme produit qualifié selon ie Systéme IECQ, sauf si toutes les opérations
sont effectuées par un ou plusieurs fabricants agréés.

Dans la préparation des spécifications particulieres, le contenu du paragraphe 3.6.2 de la

spécification générique et des paragraphes 2.3 et 3.3 de la spécification intermédiaire doit
étre pris en compte.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 22 — Section One: Blank detail specification for film
integrated circuits and hybrid film integrated
circuits on the basis of the capability approval
procedures

INTRODUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is
with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The

a) For catalo ci
minimum cont

b) For custom ci

When a circuit is sold uncompleted for completion by another party, the completed product
does not qualify for release under the IEC system unless all processes are carried out by
one or more approved manufacturers.

In the preparation of detail specifications, the content of subclause 3.6. 2 of the generic

specification and subclauses 2.3 and 3.3 of the sectional specification shall be taken into
account.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60748-22-11991


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60748-22-1-1991
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60748-22-1-1991

